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摘要(译)

超声成像的系统和方法包括：波束形成器，包括多个通道；二维换能器
阵列，包括多个元件；以及多个信号通路(290)，将多个元件连接到多个
通道。该系统和方法还包括沿多个信号通路(290)安置的多个开关(306)。
多个开关(306)配置成将多个元件的子集主动连接到多个通道，以便形成
接收孔径。多个开关还配置成通过改变将多个元件的哪些元件主动连接
到多个通道来控制接收孔径的纵横比。
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